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(54) Dispositif pour la mise à la masse et la liaison mécanique entre un circuit électronique d’un 
adaptateur pour antenne de véhicule et un boîtier de support

(57) La présente invention se rapporte à un dispositif
(1) pour la mise à la masse et la liaison mécanique entre
un circuit électronique (10) d’un adaptateur pour antenne
de véhicule et un boîtier de support (20) destiné à être
fixé audit véhicule, ledit dispositif (1) comportant des
moyens pour assurer le contact électrique de masse et
le maintien mécanique en position du circuit sur le boîtier,

caractérisé en ce que  lesdits moyens de contact et de
maintien comportent des plots de contact proéminents
(22, 24) disposés sur l’un du boîtier de support (20) et
du circuit électronique (10), lesdits plots (22, 24) coopé-
rant avec des plages d’accueil conductrices d’électricité
(12, 14) ménagées sur l’autre du boîtier (20) et du circuit
(10) de manière à former une liaison amovible entre ces
derniers.
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Description

�[0001] La présente invention concerne les adaptateurs
d’antennes pour véhicules automobiles et plus précisé-
ment un dispositif pour la mise à la masse et la liaison
mécanique entre un circuit électronique d’un adaptateur
pour antenne de véhicule et un boîtier de support destiné
à être fixé audit véhicule.
�[0002] Les principaux adaptateurs de ce type sont
fixés sur la structure du véhicule. Généralement, la
liaison est assurée par deux types différents d’architec-
ture.
�[0003] Soit l’adaptateur se compose d’un circuit élec-
tronique, d’une cosse métallique soudée sur celui-�ci et
de deux demi boîtiers en matière plastique assurant la
protection du circuit. Dans ce cas, l’adaptateur est fixé
au véhicule par la cosse. Les inconvénients de cette so-
lution sont notamment que la robustesse mécanique est
insuffisante, le positionnement du boîtier manque de pré-
cision et ce dispositif nécessite des plages d’accueil en-
combrantes sur le circuit pour la soudure de la cosse.
�[0004] Soit l’adaptateur se compose d’un circuit élec-
tronique fixé sur un boîtier inférieur métallique par de
soudures sur des picots intégrés ou non ou par sertissage
sur des plots intégrés sur le boîtier ou encore par vissage
à l’aide de vis rapportées, et d’un boîtier supérieur en
matière plastique assurant la protection du circuit. Dans
ce cas, l’adaptateur est fixé sur la structure du véhicule
par le boîtier inférieur. Les inconvénients principaux de
cette seconde solution sont notamment qu’elle nécessite
des opérations coûteuses de soudure, de sertissage ou
de vissage ainsi que des pièces complémentaires (pi-
cots, plots, vis). Cette solution a également besoin de
plages d’accueil encombrantes sur le circuit électronique
pour la soudure, le sertissage ou le vissage. Enfin, dans
le cas de la soudure, il convient également de réaliser
un traitement de surface spécifique qui augmente le coût.
�[0005] Un but de la présente invention est donc de
résoudre les problèmes cités précédemment à l’aide
d’une solution fiable, peu encombrante, bon marché et
de conception simple.
�[0006] Ainsi, la présente invention a pour objet un dis-
positif pour la mise à la masse et la liaison mécanique
entre un circuit électronique d’un adaptateur pour anten-
ne de véhicule et un boîtier de support destiné à être fixé
audit véhicule, ledit dispositif comportant des moyens
pour assurer le contact électrique de masse et le maintien
mécanique en position du circuit sur le boîtier, caracté-
risé en ce que  lesdits moyens de contact et de maintien
comportent des plots de contact proéminents disposés
sur l’un du boîtier de support et du circuit électronique,
lesdits plots coopérant avec des plages d’accueil con-
ductrices d’électricité ménagées sur l’autre du boîtier et
du circuit de manière à former une liaison amovible entre
ces derniers.
�[0007] Selon des modes de réalisation préférés, le dis-
positif selon la présente invention peut comprendre en
outre l’une au moins des caractéristiques suivantes :�

- les plots de contact sont situés à l’intérieur du boîtier
de support et les plages d’accueil sont situées sur
une surface du circuit électronique ;

- les plots de contact sont en quinconce les uns par
rapport aux autres et disposés au niveau de deux
bords longitudinaux parallèles du boîtier ;

- le boîtier est muni de deux plots dont les parties bom-
bées respectives sont dirigées l’une en face de
l’autre ;

- le boîtier est réalisé dans une pièce injectée en za-
mak monobloc ; et

- une reprise de masse est également prévue au ni-
veau d’un connecteur du circuit électronique destiné
notamment à être relié à un émetteur/récepteur de
signaux aériens et/ou satellites.

�[0008] L’invention va maintenant être décrite plus en
détail en référence à des modes de réalisation particu-
liers donnés à titre d’illustration uniquement et représen-
tés sur les figures annexées dans lesquelles :�

- La figure 1 est une vue en coupe du dispositif con-
forme à la présente invention ;

- la figure 2 est une vue de détail B de la figure 1 ;
- la figure 3 est une vue de détail C de la figure 1 ; et
- les figures 4 à 7 sont des vues ne perspective illus-

trant le fonctionnement du dispositif.

�[0009] La figure 1 représente un dispositif 1 pour la
mise à la masse et la liaison mécanique entre un circuit
électronique 10 d’une antenne de véhicule automobile,
par exemple une antenne de réception d’un signal radio
terrestre et/ou satellite, et un boîtier métallique de sup-
port 20 destiné à être fixé audit véhicule. Le boîtier 20
est de préférence réalisé en métal conducteur tel que du
zamak injecté monobloc afin de garantir la géométrie et
les tolérances dimensionnelles nécessaires.
�[0010] Le dispositif 1 ainsi assemblé forme sensible-
ment un parallélépipède rectangulaire, plat, allongé de
quelques centimètres de longueur. Le boîtier de support
20 est ouvert sur une face supérieure tel une boîte sans
couvercle, ce dernier étant constituée par le circuit élec-
tronique 10.
�[0011] Comme cela est visible sur la figure 2 et sur la
figure 4, le boîtier de support 20 comporte, à une pre-
mière extrémité 20a, deux plots de contact proéminents
22 et 24. Ces plots sont disposés à l’intérieur du boîtier
de support 20, respectivement au niveau de deux bords
longitudinaux parallèles 21 et 23 de ce dernier (voir figure
4). Les plots 22 et 24 sont également disposés en quin-
conce le long du boîtier de support 20 et leurs sommets
bombés respectifs 22a et 24a se font face (voir figure 2)
de manière à pouvoir coincer le circuit électronique 10
et le maintenir en position.
�[0012] Le circuit électronique 10 comporte en surface
des plages d’accueil conductrices 12 et 14 disposées
latéralement au niveau d’une première extrémité 10a de
manière à coopérer respectivement avec les plots 22 et

1 2 



EP 2 120 294 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

24. Plus précisément, une fois le circuit électronique 10
placé en position dans le boîtier de support 20 (voir figure
7), le plot 22 est en contact électrique avec la plage d’ac-
cueil 12 tandis que le plot 24 est en contact électrique
avec la plage d’accueil 14. Le contact des plots et des
plages permet à la fois la reprise de masse et le maintien
du circuit électronique 10 dans le boîtier 20, cette liaison
étant de type amovible.
�[0013] Comme cela est visible sur la figure 3, le boîtier
de support 20 comporte, à l’extrémité 20b opposée à
celle où sont disposé les plots, un logement 26 destiné
à recevoir une cosse de connexion 16 fixée à une extré-
mité lOb du circuit électronique 10 et destinée à être re-
liée par exemple à un émetteur/récepteur de signaux ra-
dios et/ou terrestres tel qu’un auto radio, voire un appareil
de positionnement global. Cette cosse de connexion 16
peut également faire office de reprise de masse pour le
circuit électronique 20.
�[0014] Les figures 4 à 7 illustrent les différentes étapes
de mise en place du circuit électronique 10 dans le boîtier
de support 20.
�[0015] Pour cela, le circuit électronique 10 est d’abord
amené et introduit de biais par rapport au fond du boîtier
de support 20 (figure 4).
�[0016] Ensuite, l’extrémité 10a du circuit électronique
10 est introduite (flèche F1 de la figure 5), au niveau de
l’extrémité 20a du boîtier de support 20, entre les plots
de contact 22 et 24. Le circuit électronique 10 est ainsi
glissé en direction de l’extrémité 20a du boîtier de sorte
que les plots 22 et 24 viennent appuyer d’un côté et de
l’autre dudit circuit, sur les plages d’accueil opposées 12
et 14.
�[0017] Le circuit électronique 10 est alors pivoté (flè-
che R de la figure 6) pour poursuivre son glissement de
manière à le placer parallèlement au fond du boîtier de
support 20, tout en étant maintenu par les plots 22 et 24
grâce à l’effort de contact ainsi créé.
�[0018] Enfin, le circuit 10 est glissé en direction de l’ex-
trémité 20b du boîtier 20 (flèche F2 de la figure 7) de
manière à faire pénétrer la cosse 16 dans le logement
26, les plots 22 et 24 étant toujours en contact étroit avec
les plages d’accueil 12 et 14.
�[0019] Un jeu minimum est déterminé entre le circuit
électronique 10 et le boîtier de support 20, en particulier
au niveau des plots de contact et des plages d’accueil,
afin d’éviter toute vibration ou mauvais contact pendant
la durée de vie du produit.
�[0020] Pour retirer le circuit électronique 10 du boîtier
de support 20, il suffit d’effectuer les manipulations in-
verses (inverser le sens des flèches).
�[0021] Cette solution est donc très simple à fabriquer
et utiliser. Elle ne fait appel à aucune vis soudure ou
sertissage.
�[0022] L’étamage des plages d’accueil du circuit élec-
tronique permet le serrage final qui assure le bon contact
et le bon maintien de ce dernier. De cette manière, l’in-
sertion du circuit ne nécessite pas un effort qui risquerait
de l’endommager.

�[0023] Cette technologie d’interface entre le circuit
électronique et la base métallique est optimum sur un
plan des performances électriques et aussi sur l’aspect
processus de fabrication. En effet, cette technologie sup-
prime les soudures de reprises à effectuer sur le circuit.
De plus, elle évite un traitement de surface spécifique du
boîtier souvent coûteux pour permettre la soudabilité,
et/ou l’ajout de picots électroniques rapportés.
�[0024] Il va de soi que la description détaillée de l’objet
de l’Invention, donnée uniquement à titre d’illustration,
ne constitue en aucune manière une limitation, les équi-
valents techniques étant également compris dans le
champ de la présente invention.
�[0025] Ainsi, le nombre de plot peut être supérieur à
deux dès lors qu’ils sont disposés en quinconce au- �des-
sus et en dessous du circuit électronique 10.

Revendications

1. Dispositif (1) pour la mise à la masse et la liaison
mécanique entre un circuit électronique (10) d’un
adaptateur pour antenne de véhicule et un boîtier de
support (20) destiné à être fixé audit véhicule, ledit
dispositif (1) comportant des moyens pour assurer
le contact électrique de masse et le maintien méca-
nique en position du circuit sur le boîtier comportant
des plots de contact proéminents (22, 24) disposés
sur l’un du boîtier de support (20) et du circuit élec-
tronique (10), lesdits plots (22, 24) coopérant avec
des plages d’accueil conductrices d’électricité (12,
14) ménagées sur l’autre du boîtier (20) et du circuit
(10) de manière à former une liaison amovible entre
ces derniers, lesdits plots (22, 24) de contact étant
situés à l’intérieur du boîtier de support (20) et les
plages d’accueil (12, 14) étant situées sur une sur-
face du circuit électronique (10), caractérisé en ce
que  les plots de contact (22, 24) sont en quinconce
les uns par rapport aux autres et disposés au niveau
de deux bords longitudinaux parallèles (21, 23) du
boîtier (20) .

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que  le boîtier est muni de deux plots (22, 24) dont
les parties bombées respectives (22a, 24a) sont di-
rigées l’une en face de l’autre.

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que  le boîtier (20) est réalisé dans une pièce
injectée en zamak monobloc.

4. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’ une reprise de
masse est également prévue au niveau d’un con-
necteur (16) du circuit électronique destiné notam-
ment à être relié à un émetteur/récepteur de signaux
aériens et/ou satellites.
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